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Abstract (en)
The appts. to lay grids of filaments to be embedded in a hardened matrix, as a composite material, has a stitching head (P) with a mechanism
(43,50) to pack down the layers of filament grids, working with the needle (33). <IMAGE>

Abstract (fr)
La présente invention concerne une tête de piquage, utilisable dans une machine pour la réalisation d'une armature en forme de plaque pour une
pièce de matière composite, formée de ladite armature noyée dans une matrice durcie, ladite armature comportant des nappes superposées de fil,
traversées par un fil de solidarisation, ladite tête comprenant un support portant, d'une part, des moyens de liaison à la machine et, d'autre part, une
aiguille, ainsi que des moyens de guidage du fil de solidarisation jusqu'à ladite aiguille. Selon l'invention, ladite tête de piquage (P) comprend des
moyens mécaniques de tassement (43, 50) desdites nappes superposées de fil, associés à ladite aiguille (33). <IMAGE>
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